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Sposob regeneracji powierzchni mierniczych, zwlaszcza w war-
sztatowych s$rodkach mierniczych oraz urzadzenie do stosowania
tego sposobu
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb regeneracji
powierzchni mierniczych, zwlaszcza w warsztato-
wych $rodkach mierniczych oraz urzgdzenie do sto-
sowania tego sposobu przez wyréwnanie plaszczyzn
mierniczych kowadelek i wrzecion oraz sprowa-
dzenie ich do polozenia prostopadlego wzgledem
osi wrzecion.

Warsztatowe $rodki miernicze, przeznaczone do
pomiaru grubosci lub $rednic obrabianych przed-
miotéw, ulegajg podczas pracy postepujgcemu zu-
zyciu. W mikrometrach i transametrach najszyb-
ciej zuzywajg sie plaskie powierzchnie miernicze
kowadelek oraz powierzchnie miernicze przemiesz-
czanych jak réwniez obracanych do kola swych
osi wrzecion, ktére przy pomiarach dotykaja po-
wierzchni mierzonych przedmiotéw. Niewielkie
uszkodzenia powierzchni mierniczych obnizajg do-
kladnos$é wskazan i sg przyczyng niezdatnosci tych
Srodkéw mierniczych do daszego uzytkowania, po-
mimo ze pozostale ich czeSci nie majg dostrzegal-
nych wad. o .

Dotychczas znany sposéb regeneracji powierzchni
mierniczych w mikrometrach polega na wyréwna-
niu plaszczyzn mierniczych . przez mechaniczne
szlifowanie i reczne dogladzenie oselky. Przy szli-
fowaniu konieczne jest zamocowanie mikrometru
w przyrzgdzie, ujmujgcym mikrometr za wrzecio-
no. Natomiast przy dogladzaniu, po usunieciu luzu
pomiedzy Sruba mikrometryczng i nakretka, kablagk
mikrometru mocujé ‘sie W . szczekach . imadla,. po
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czym, pomiedzy powierzchnie miernicze wsuwa sie
oselke i dociska obrabiane powierzchnie do oselki
sprzeglem mikrometru. Dogladzanie odbywa sie
przez ruch posuwisto-zwrotny oselki, przy okreso-
wym zwiekszaniu docisku powierzchni obrabia-
nych. Oselka do regeneracji powierzchni mierni-
czych jest wykonana z drobnoziarnistego materialu
oraz posiada w wysokim stopniu plaskie i ré6wno-
legle powierzchnie.

Wadg tego sposobu jest to, ze nie mozna tym
sposobem uzyskaé¢ réwnoleglych powierzchni mier-
niczych w kazdym polozeniu wrzeciona. Na skutek
szybkiego zuzywania sie oselki podczas dogladza-
nia, trudno uzyskaé¢ wymagang plasko§é powierz-
chni miemmiczych. Kablgk mikrometru zaci$niety
w szczekach imadla odksztalca sie sprezyscie, przez
co, réwnolegle usytuowane podczas obrébki po-
wierzchnie miernicze tracg swg réwnoleglo$é po
ustapieniu nacisku szczek na kablgk. Ponad to,
dogladzanie powierzchni oselkg na elementach wy-
konanych z weglikéw spiekanych jest bardzo pra-
cochlonne.

Celem wymalazku jest zmniejszenie wyzej przy-
toczonych wad, czyli uzyskanie w procesie regene-
rowania powierzchni o wysokiej plaskos$ai i réwno-
leglosci w kazdym polozeniu wrzeciona. Do osig-
gniecia tego celu zostalo wytyczone zadanie opra-
cowania sposobu obrébki powierzchni mierniczych
na elementach wykonanych ze stali narzedziowej
lub z weglikéw spiekanych, dajgcej wysoka plas-
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ko§é i réwnoleglo$é tych powierzchni oraz opraico-
wania konstrukcji urzgdzenia umozliwiajgcego

stosowanie tego sposobu w prymitywnych warun-
kach warsztatowych. ‘

Cel ten osiggnieto dzieki rozwigzaniu tego zaga-
dnienia, popartego wielu doSwiadczeniami, polega-
jagcym na zastosowaniu obrébki przez docieranie
na docierakach powierzchni o malych uszkodze-
niach lub wstepnie obrobionych szlifowaniem. Po
usunieciu nadmiernego luzu pomiedzy Srubg mikro-
metryczng i nakretka, powierzchnie mierniczg ko-
wadelka oraz powierzchnie mierniczg wrzeciona do-
suwa sie do powierzchni roboczych docieraka,
unieruchomionego w szczekach imadla, po czym,
dokreca sie wrzeciono za pomocg sprzegla i unie-
ruchamia wrzeciono zaciskiem.

Docieranie wykonuje sie przez reczne poruszanie
korpusu Srodka mierniczego, ruchem obrotowo-
-zwrotnym wokél osi wrzeciona, w granicach do-
godnych dla ruchu reki oraz umozliwiajgcych wy-
czucie stawianego oporu, ktéra waha si¢ od 0 do
90°. Na skutek ubytku materialu z docieranych
powierzchni, co pewien czas przesuwa sie po-
wierzchnie docierane na mowe punkty styku z do-
cierakiem oraz dokreca wrzeciono sprzeglem mi-
krometru. Docieranie rozpoczyna sie na docieraku
o najmniejszej odleglo$ci pomiedzy powierzchniami
roboczymi i przeprowadza kolejno na wszystkich
docierakach nalezgcych do zestawu, az do uzyska-
nia zgdanej plaskosci i réwmnoleglosci obrabianych
powierzchni.

Na skutek zastosowania obrdébki przez reczme do-
cieranie na docierakach proces regeneracji po-
wierzchni mierniczych nie jest pracochlonny. Przez
docieraniie powierzchni rﬁ-ierniczych ruchem obro-
towo-zwrotnym na docierakach, unieruchomionych
w szczekach imadla, uzyskuje sie wysoksg plaskos§é
powierzchni obrabianych. Podczas obrébki kablgk
srodka mierniczego nie odksztalca sie, dzieki temu
powierzchnie miernicze uzyskujg wysokg réwno-
leglo§é. Na skutek docierania powierzchni na ko-
lejnych docierakach nalezacych do zestawu, po-
wierzchnie  miernicze majag wysokg rowmnoleglo$é
w kazdym polozeniu wrzeciona. Obrébka powierz-
ni na elementach z weglikéw spiekanych jest
latwa, poniewaz docieraki nie ulegaja nadmiernemu
zuzyciu podczas procesu docierania.

Urzadzenie do stosowania -sposobu wedbug wy-
nalazku ma zestaw docierakéw, kitére mocuje sie
w szczekach imadla. W zestawie sg cztery dociera-
ki w ksztalcie prostopadloscian6w posiadajgcych
stopniowane odleglo§ci pomiedzy powtierzchniami
roboczymi, przy czym, pierwszy w zestawie do-
cierak ma odleglo$é pomiedzy powiérzchniami ro-
boczymi w przyblizeniu réwna polowie zakresu
mierniczego $ruby mikrometrycznej tego s$rodka
pomiarowego, ktéry ma byé regenerowany tym
docierakiem, natomiast kazdy z nastegpnych docie-
rakéw ma odlegloéé powierzchmni roboczych wigkszg
od poprzedniego o jedng czwarta skoku Sruby mi-
krometrycznej.

Docieraki s odlane z Zzeliwa modyfikowanego,
posiadajacego réwnomiernie rozlozony grafit plytko-
wy na osnowie perlitycznej. Robocze powierzchmie
docierak6w sg wzgledem siebie dotarte oraz posia-
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4 . .
daja zaprawe wykonang z mikroproszkéw S$ciers
nych. Do docierania powierzchni mierniczych na
elementach wykonanych ze stali narzedziowej za-
prawa na docierakach jest wykonana z mikroprosz-
ku elektrokorundowego, natomiast do dodierania
powierzchni elementéw wykonanych z weglikow
spiekanych, powierazchnie robocze docierakéw majg
zaprawe wykonang mikroproszkiem weglika boru
bgdz tez mikropmoszkiem diamentowym. Docieraki
majag w bocznych $cianach szereg skroénych otwo-
row wykonanych technikg odlewniczg, kitére
zmniejszaja mase oraz eliminujg .naprezenia we-
wnetrzne. i tym samym chronig powierzchnie ro-
bocze przed zwichrowaniem.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia docierak wraz z mikrometrem w wido-
ku z przodu, fig. 2 ten .sam docierak z mikrome-
trem w widoku z boku.

Jak przedstawiono na fig. 1 i 2, regenerowana
powierzchnia kowadelka 1 oraz regenerowana po-
wierzchnia wrzeciona 2 podczas procesu docierania
przylega do powierzchni roboczej docieraka 3.
Docierak 3 ma ksztatt prostopadlo§cianu, w ktérym
dwie dluzsze powierzchnie réwnolegle sg dokladnie
obrobione oraz posiadajg zaprawe wykonang z mi-
kroproszk6éw $ciernych, nabomiast w prostopadiych
do tych powierzchni bocznych j5cianach usytuowa-
ne sg dwa rzedy skro$nych otworéw 4. Po docis-
nieciu sprzeglemn mikrometru powierzchni miemni-
czej kowadelka 1 woraz powierzchni- mierniczej
wrzeciona 2 do powierzchni roboczych docieraka 3
unieruchamia sie sprzeglo zaciskiem, po czym, po-
rusza sie rekg korpus mikrometru ruchem waha-
dlowym, na skutek ftego, powierzchnie miernicze
wykonujg ruch obrotowo-zwrotny wokél swej osi
i sg rownomiernie docierane.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb regeneracji powierzchni mierniczych,
zwlaszcza w wansztatowych Srodkach miemiczych
przez wyréwnanie plaszczyzn miermiczych kowade-
ek i wrzecion oraz sprowadzenie ich do polozenia
prostopadlego wzgledem osi wrzecion, znamienny
tym, Ze polaczone ze $rodkiem mierniczym kowa-
delko (1) oraz wrzeciono (2) obrabia sie wstepnie
sdlifowaniem, po czym, wstepnie obrobione plasz-
czyzny pomiarowe dociera sie na unieruchomionych
docierakach (3) przez dociskanie sprzeglem $rodka
mierniczego plaszczyzny mienniczej kowadelka (1)
oraz plaszczyzny mierniczej wrzeciona (2) do plasz-
czyzn roboczych docieraka (3) z jednoczesnym po-
ruszaniem $rodka mierniczego tuchem wahado-
wym, wywolujgcym ruch obrotowo-zwrotny plasz-
czyzn docieranych woké6! swej osi w granicach od
0 do 90° oraz przesuwanie plaszczyzny kowadelka
{1) i- plaszczyzny wrzeciona (2) na nowe punkty
styku z docdierakiem (3).

2. Sposéb regeneracji powierzchni . mierniczych,
zwlaszcza w warsztatowych $rodkach mierniczych
wedbug zastrz. 1 znamienny tym, ze powierzchnie
miernicze kowadelek (1) oraz wrzecion (2) dociera
sie kolejno docierakami (3) tworzacymi zestaw,
rozpoczynajgce docieranie powierzchni na dociera-
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ku (3) posiadajagcym najmniejszg odleglo§¢é pomie-
dzy powierzchniami roboczymi.

3. Urzgdzenie do sbosowania sposobu wedlug
zastrz. 1 i 2 znamienne tym, ze zestaw zlozony
z. czterech docierakéw (3) posiadajgcych ksztalty
prostopadloscianéw, ma stopniowane odleglos$ci po-
miedzy powierzchniami roboczymi, przy czym, pier-
wszy w zestawie docierak ma odleglo§é pomiedzy
powierzchniami roboczymi réwng polowie zakresu
mierniczego $ruby mikrometrycznej tego S$rodka
mierniczego do ktérego przeznaczony jest docierak,
natomiast kazdy z nastepnych docierakéw (3) ma
odleglos¢ powierzchni roboczych wiekszg od po-
przedniego o jedng czwartg skoku $ruby mikro-
metryczne;j.
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4. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 3 znamienne tym, Ze .docieraki odlane sg
z zeliwa modyfikowanego, posiadajacego réwno-
miernie rozlozony grafit plytkowy na osnowie
perlitycznej maja robocze powierzchnie wzajemnie
dotarte oraz posiadaja zaprawe wykonang z mi-
kroproszk6w $ciernych.

5. Urzagdzenie do stosowania sposobu wedlug

zastrz. 3—4 znamienne tym, ze docieraki (3) maja
w bocznych $ciankach szereg skro$nych otworéw
(4) wykonanych techniky odlewmnicza, ktére zmniej-
szaja mase¢ oraz eliminujg naprezenia wewmetrzne
i tym samym chronig powierzchnie robocze przed
zwichrowaniem.
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